
	2007年手机设计平台行业研究报告





[image: cover]








中国市场调研网


2007年手机设计平台行业研究报告
www.20087.com
第1页　共2页


第2页　共2页
一、基本信息
	名称：
	2007年手机设计平台行业研究报告

	报告编号：
	0233922　　←电话咨询时，请说明该编号。

	市场价：
	电子版：7500 元　　纸介＋电子版：7800 元

	优惠价：
	电子版：6750 元　　纸介＋电子版：7050 元　　可提供增值税专用发票

	咨询电话：
	400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099

	Email：
	Kf@20087.com

	在线阅读：
	

	温馨提示：
	订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。



二、内容简介
　　中国已成为全球移动电话的主要生产基地，中国国内拥有3.8亿部手机的生产能力，约占全球手机生产能力的50%左右，2005年中国手机产量为3.03亿部，同比增长30%，出口2.28亿部，同比增长56%。研究数据表明，在出口和内需的双重拉动下，2006年中国手机产量达到4.6亿部以上，占到了全球手机生产量的40%左右，同比增长了50%以上，其中，出口手机3.5亿部以上，同比增长50%左右。
　　中国国内手机市场竞争激烈，2005年中国国内手机消费量约9000万部，而2006年消费量达到1.3亿部左右；手机市场竞争激烈，中国国内市场仍以NOKIA、MOTOROLA、SAMSUNG占据68%左右的市场份额，其中，NOKIA约占31%左右，MOTOROLA占据22.4%左右。
　　随着全球手机市场的高速发展和手机产品的更新换代，手机产业对手机芯片、手机操作系统、各种手机用软件的需求量大幅度增长。
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